Medialnim partnerem konference je odborny ¢asopis
DPS ELEKTRONIKA od A do Z

ZARAZENI DO DATABANKY SMT-INFO 2025
a plinované akce na rok 2025:

SMTinfo 10/25 — 14.—15. Fijna 2025 ano-ne
Pajeni a tepelné procesy, opravy v SMT, ¢isténi DPS,
trendy v mikroelektronice, defekty pajenych spoji

Jméno a prijment, titul .......cooiiiiiiii

AKTUALIZACE A ZARAZENI do dB SMTinfo

zasilejte prosim e-mailem na adresu
info@smtinfo.cz, www.smtinfo.cz

ORGANIZACNI INFORMACE:

MiSTO KONANI:
Sti‘edni $kola informatiky, Cichnova 23, 62400 Brno

SPOJENI DO MISTA KONANI KONFERENCE:

+ 7z hlavniho nadrazi CD tramvaj ¢. 1, smér Bystrc,
vystup zastavka vozovna Komin (cca 20 min. jizdy)
+ 7z autobusového nadrazi prejit pésky k nadrazi CD
(cca 7 min.) a odtud pokracovat tramvaji €. 1,
smér Bystre, vystup vozovna Komin
* vlastni dopravou — od brnénského vystaviste
smér Bystre (piehrada), pied prodejnou OPEL
(po levé strang silnice) odbocit doleva na Jundrov,
za prodejnou OPEL smér vpravo, odtud se jiz
po pravé strané nachazi areal SS informatiky
s moznosti parkovani.

ZAVAZNE PRIHLASKY:

Zaslete e-mailem, ev. posStou spolu se zavaznym
pozadavkem na stravu nejpozdéji do 14.10.2024 na adresu:
e-mailem: info@smtinfo.cz, ev. smtinfocz@gmail.com

AKTUALIZACE A ZARAZENI do dB SMTinfo

zasilejte prosim e-mailem na adresu
info@smtinfo.cz

UBYTOVANI A STRAVOVANI:

Ubytovani nezajist'ujeme.

Kazdy si zajisti ubytovani dle vlastniho pozadavku
na nize uvedené kontaktni adrese:

Ubytovani na Stfedni §kole informatiky
Cichnova 23, Brno-Komin

Telefonické objednavky: 00420-541 123 364
p. Podborska, p. Pantickova

Ubytovani je zajistovano v buiikach hotelového typu
STRAVOVANI: obéd v arealu SS informatiky 4 120,- K&
PREZENCE: 16.10.2024 8.00-8.30 hod.

I'Jéastnicky’ poplatek véetné obcerstveni a bulletinu
(Ghrada pfi prezenci)

16.10.2024 850,- K¢

SMT-INFO KONSORCIUM
ve spolupraci s

FEKT VUT v Brné
a
SS INFORMATIKY BRNO

Vas zvou
na mezinarodni konferenci
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PAJENI A TEPELNE PROCESY

W W

CISTENI DPS

NOVINKY
V MIKROELEKTRONICE

VADY PAJENEHO SPOJE

BRNO 16. fijna 2024
SS informatiky
Cichnova 23, Brno-Komin

kod akce 10/24



ZAMERENI KONFERENCE:

« PAJENI A TEPELNE PROCESY

« CISTENI DPS

« NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
« VADY PAJENEHO SPOJE

ODBORNA NABIDKA:

 Ucastnici konference vyslechnou nejnovéjsi informace
z vyse uvedenych tematickych oblasti od odbornika
renomovanych firem

* V piilehlych prostorach prednaskového salu budou
instalovany stanky nasledujicich firem s odbornou
literaturou a demonstra¢nimi zafizenimi:

ADOPT SMT ORBIT MERRET
AIM SOLDER EUROPE PAN ELECTRONICS
INTERCONTI VISION SYSTEMS

Pro ucastniky a navstévniky konference budou k dispozici
reklamni tabule pro propagaci vlastnich vyrobki a nabidku
nevyuzivanych technologickych zafizeni a sluzeb.

TEMATICKE ZAMERENI DALSICH AKCi
PORADANYCH SMT-INFO:

SMT-INFO 10/2025 14.-15. Fijna 2025

Misto konani: SS informatiky, Cichnova 23, Brno

« PAJENI A TEPELNE PROCESY

« CISTENI DPS

« NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
« VADY PAJENEHO SPOJE

ODBORNY GARANT:

SMT-INFO KONSORCIUM

tel.: 00420-541 146 113

mobil: 00420-602 542 966

e-mail : info@smtinfo.cz, smtinfocz@gmail.com
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PROGRAM KONFERENCE
Sti‘eda — 16. fijna 2024

- Zahajeni konference, uvod

- Termomechanické déje u pajeni v elektrotechnice
/K. Dusek, FEL CVUT Praha/

- Technologické vyzvy pii montazi komponentt
Micro/Mini LED, M0201, 008005 a jejich feseni
/A. Sedlak, AIM SOLDER EUROPE/

v

- Nejnov¢jsi inovace pietavovacich a vytvrzovacich peci
HELLER / fada MK7
/A. Kollar, AMTEST-GROUP Brno/

- Kava, obcerstveni

- Reflow pajeni kyselinou mravenci a dalsi novinky
od firmy SMT Wertheim
/M. Drlik, IMT Valasské Mezifi¢i/

- Flexibilni feseni pro selektivni pajeni DPS
/N. Hrbek, AMTECH Buchlovice,
J. Elbert, INERTEC Germany/

- Vyuziti um¢l¢ inteligence k programovani 3D AOI
/R. Kor¢ian, QUIPTECH/

- Diskuse

- Design mycich kapalin pro SMT primysl
/D. Reznik, DCT Czech Boskovice/

- Mechanika vymyvani tavidla pod SMD komponenty
/M. Saffer, PBT Roznov pod Radhostém/

- Cisténi pod BTC komponentami
/P. Buryan, PBT WORKS Roznov pod Radhostém/

- Obed

14.10 - Nové bezpecné materialy pro kryti DPS
a fixaci soucastek
/R. Prikryl, ULBRICH
HYDROAUTOMATIK Brno/

14.30 - Vliv povrchovych tprav
vyvodi THT komponent
na jejich péjitelnost — ptipadova studie
/J. Dokoupil, RESIDEO Brno, FEKT VUT Brno/

14.50 - Diskuse, zavér konference

Piednasky v angli¢tiné a némciné
budou tlumocdeny.
Zmény programu vyhrazeny.



